
บทที่ 1 

บทนำ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตาม 
อุตสาหกรรมอี่นๆ ที่ต้องการใช้วัสดุหริอขึ้นงานที่มีส่วนประกอบของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, เครื่องเสียง ฯลฯ ในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟ 
ฟ้านั้นจะมีขั้นตอนการชุบโลหะโดยวิธีการทางเคมี (Electroless Plating) ซึ่งจะมีการเติมคีเลติง 

เอเจนท์ (Chelating Agent) เช่น EDTA ทำให้นั้าเสียที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนนี้ซึ่งจะเป็นนั้าล้าง มีส่วน 
ประกอบของสารประกอบเชิงช้อนของโลหะทองแดงกับEDTA ที่มีพันธะโคออดิเนตโควาเลนท์ท่ี 
แข็งแรง ความเข้มข้นของทองแดงในนี้าเสียมีค่าประมาณ 20 ถึง 100 มก./ค.ส่วนพีเอชของนํ้าเสีย 
มีค่าประมาณ 10 ซึ่งการบำบัดโดยวิธีการตกผลึกไฮดรอกไซด์โดยทั่วไปอย่างเดียวจะใช้ไม่ได้ผล 
ควรจะทำการแยกนํ้าเสียนี้ออกจากนี้าเสียที่เกิดจากนี้าล้างขึ้นงานของขั้นตอนการชุบโลหะด้วย 
ไฟฟ้า และทำการบำบัดนี้าเสียโดยวิธีที่เหมาะสม

วิธีการบำบัดนั้าเสียที่มีสารประกอบเชิงช้อนของทองแดงกับ EDTA หรอคีเลติงเอเจนท์ตัว 

อื่นๆนั้น โดยทั่วไปจะนิยมบำบัดโดยทำให้ตกผลึกโดยใช้เฟรัสชัลเฟต ร่วมกับ Ca(OH)2 และ 

โพลิเมอร์ประจุลบ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้กระบวนการน้ีจะใช้ใต้ผล แต่ก็พบว่าในการบำบัดจะลิ้น 

เปลืองสารเคมี ตะกอนที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากและเป็นของเสียอันตรายทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ี 

สูงในการบำบัดตะกอน

ได้มีการศึกษาพบว่าทรายเคลือบเหล็กออกไซด์ และเรชินแลกเปล่ียนไอออนมีประสิทธิภาพ 

ในการกำจัดสารประกอบเชิงช้อนของโลหะในน้ีาเสียได้ และเมื่อตัวกลางทั่งสองหมดประสิทธิภาพ 

ในการทำงานก็ยังสามารถทำการฟืนอำนาจ (Regeneration) และนำกลับโลหะหนักกลับมาใช้ได้ 

อีก และนอกจากนี้ทั่ง 2 กระบวนการก็ไม่ก่อให้เกิดตะกอนสลัดจ์ของโลหะหนักอีกด้วย

สำหรับในการวิจัยครั้งนี้จะทำการเปรยบเทียบประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ทราย 

เคลือบเหล็กออกไซด์ และการใช้เรชินแลกเปล่ียนไอออนในการบำบัดน้ีาเสียและนำกลับทองแดง 

และนำน้ีาเสียกลับมาใช้ใหม่
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